北京九州一轨环境科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
证券简称：九州一轨         证券代码：688485             编号：2026-005
	投资者关系活动类别
	特定对象调研
媒体采访
新闻发布会
现场参观
	分析师会议
业绩说明会
路演活动
其他

	参与单位名称
及人员姓名
	太平养老 王书伟
信泰人寿 邓博
富国基金 邹杰伟
鹏华基金 王天铄
华泰柏瑞 郭亚男
国泰基金 孙嘉勤
中信建投基金 钱博文
万家基金 冯哲
大成基金 曾大鹏
华宝基金 强超廷
浦银基金 胡舜杰
鑫元基金 王夫伟
宏利基金 丁申
申万菱信 谢欣雨
东吴基金 边梦葳
恒越基金 朱陈星
东证创新 金兆强
野村东方国际 肖令君
中金众鑫 孙舒禺
沣京资本 杭晓晨
竹润投资 诸葛恒中
竹润投资 李志虹 
添橙基金 朱坚 
添橙基金 孙秋婷
添橙基金 石楠阳 
浦泓投资 吴敏 
旭诺资本 邹润芳
申万宏源 傅浩玮
国海证券 闫智
国海证券 张钰莹
长城证券 张天浩
长城证券 汪湛帆
方正证券 黄王琥
中邮证券 叶泽佑
财通证券 耿荣晨
国金证券 谭宸
[bookmark: _GoBack]华福证券 王艳

	时间
	2026年10月23日

	地点
	江苏

	上市公司接待人员姓名
	副总裁、子公司晶禧半导体总经理 陶为银
副总裁、财务总监兼董事会秘书 张侃
子公司晶禧半导体执行董事兼常务副总经理 林静
子公司晶禧半导体副总经理 陶明远
董事会办公室副主任、证券事务代表 衡欢乐

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、公司在轨道交通减振降噪领域深耕十多年，积累了哪些核心竞争优势？
回复：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）自科研院所孵化而来，深耕声学领域十余年，成功打破了外资在我国轨道交通减振降噪行业的垄断局面，实现了特殊等级减振降噪技术与产品的国产化替代。公司两次获得北京市科学技术奖一等奖，是国家级专精特新“小巨人”企业和国家知识产权优势企业，截至2026年6月30日，公司累计拥有专利158项，其中发明专利41项。
产品体系完整，覆盖全场景需求。公司拥有预制式钢弹簧浮置板、隔离式高弹性减振垫、聚氨酯减振垫等噪声振动物理防治产品；同时运用人工智能、声纹数据和状态监测体系，针对城市轨道交通等领域开展智慧运维和病害治理、结构安全的研究、开发和专业服务。
[bookmark: OLE_LINK6]减振降噪产品市场覆盖广，项目经验丰富。截至2026年6月30日，公司主要产品目前已覆盖国内33个城市、160余条线路的轨道交通项目建设，累计线路覆盖率超过40%，累计城市覆盖率超过50%，积累了丰富的项目实施经验。
[bookmark: OLE_LINK7]公司依托已构建的覆盖“研发-设计-生产-实施-运维”全流程的一体化服务能力，形成从技术研发到工程落地的完整产业链闭环，这种全产业链布局不仅提升了公司的综合解决方案能力，更实现了从单一产品供应商向系统服务商的战略转型。在传统物理防治业务基础上，公司进一步向声纹监测、智慧运维等数字化服务延伸，能够为客户提供减振产品、状态监测、病害治理、智慧运维等全生命周期服务。
二、请介绍公司目前的销售模式？
回复：
公司已建立以北京总部为核心，覆盖广州、郑州、上海、深圳等重点区域的营销网络和售后服务体系。其中，北京总部设有销售管理部门，北京、广州、郑州设有子 公司，上海、深圳设有办事处，能够为客户提供市场拓展、项目对接、技术支持及售后服务等综合服务。
随着行业竞争加剧及客户需求不断升级，公司持续推进销售模式由单一产品销售向综合解决方案销售转变，围绕客户在减振降噪、声纹监测、智慧运维等方面的实际 需求，整合公司产品、技术和服务资源，为客户提供定制化、系统化的技术服务方案。同时，公司针对不同业务板块设立专项行动小组，推动销售团队与技术团队协同联动，共同挖掘市场机会，提升客户需求响应能力和项目获取能力。
在深耕减振降噪及智慧运维等业务的同时，公司通过收购苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”）切入精密加工领域，晶禧半导体的销售模式为：在客户芯片结构设计阶段即介入评估与方案优化，从源头保障后续切割环节可精准匹配客户产品的量产需求，通过多轮认证、商务洽谈等方式获得订单后，晶禧半导体会根据客户订单需求，提供晶圆高精度隐形切割、晶圆减薄、芯片分选检测等全流程、一站式、专业化精密加工解决方案。
三、公司此次实施股份回购的具体安排是什么？
回复：
[bookmark: OLE_LINK8]公司于2026年10月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份。本次回购股份金额不低于人民币800.00万元（含），不超过人民币1,500.00万元（含）；回购股份价格不超过人民币150.00元/股（含）。本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，推动员工利益与公司及股东利益相结合，促进公司长远发展。具体内容详见公司于2026年10月17日披露《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-067）。
四、晶禧半导体的核心竞争力是什么？
回复：
在核心技术方面，晶禧半导体凭借业界领先的良率控制水平与“设计阶段介入”的深度协同服务模式，在客户芯片设计阶段即介入工艺评估与优化，从源头保障产品性能指标，与客户实现深度绑定，成为激光隐形切割技术在 光模块/光通信领域的重要产业化应用平台；在客户资源与市场地位方面，晶禧半导体自设立以来，凭借优异的工艺精度与制程稳定性，持续为硅光芯片、光模块领域头部企业提供硅光晶圆高精度隐形切割业务，服务专业性得到了客户的认可；在生产制造与交付能力方面，晶禧半导体已构建起涵盖晶圆切割、减薄、分选检测等关键环节的全链条精密加工量产能力，形成了从工艺开发到规模化交付的完整闭环，能够为客户提供一站式精密加工解决方案。
五、请介绍晶禧半导体、通用半导体的基本情况，以及这两家公司的业务协同性如何？
回复：
公司已完成对晶禧半导体100%股权收购，于2026年6月10日完成工商变更，晶禧半导体成为全资子公司并纳入合并报表范围；收购后公司对其增资，截至7月27日工商变更手续完成之日，注册资本已增至5,970万元。晶禧半导体主要从事半导体晶圆及器件的加工及制造服务，核心聚焦先进激光隐形切割加工服务，可为客户提供半导体晶圆高精度隐形切割（分割）、开槽、分选等专业业务。
公司持有江苏通用半导体有限公司（以下简称“通用半导体”）6.47%股权，于2026年8月20日完成工商变更，通用半导体系高端半导体产业装备与材料的研发制造商。鉴于晶禧半导体生产所需部分专用核心设备供应资源相对集中，参股通用半导体，可在设备供给、工艺适配等方面为晶禧半导体提供协同支撑。
六、请介绍公司未来业务增长点？
回复：
公司未来增长点主要为以下方面：一是持续深化“一核两翼多板块”战略布局。噪声控制物理防治类业务精准聚焦重点城市与核心项目，稳固市场基本盘，关注既有城轨线路噪声投诉问题，依托噪声污染防治相关政策法规，为业主方提供以目标结果为导向的针对既有线路噪声振动控制的一体化服务，以数字化技术赋能既有线智慧升级；二是公司将以此次收购晶禧半导体产业整合为契机，立足核心业务，聚焦技术创新，深化多元布局，推动公司实现高质量可持续发展。公司依托晶禧半导体在高精度激光隐切、晶圆一站式加工等领域的核心技术与产业基础，以及其在800G/1.6T光模块产线的成熟导入经验，推动公司业务向光纤及配套半导体器件、光模块加工领域延伸，深度打通“激光切割工艺—光纤传感芯片—声纹监测终端”产业链条，构建“感知—传输—分析—决策”全链条智能监测生态。

	是否涉及应当披露的重大信息
	否

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年10月26日





